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(57) В изобретении описаны композиции и способы, которые обычно предназначены для обработки
подложки и для улучшения адгезии изображения к обработанной подложке, и, точнее, в заявке
описаны системы и способы, в которых для обработки подложки и для улучшения адгезии
электрографического изображения к обработанной подложке применяют комбинацию третичного
полиамида, коллоидного диоксида кремния и необязательно полимерного связующего.
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